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kemiska produkter och biotekniska organismer; trycket den

11 aug. 2008

beslutade den 4 juli 2008.

Kemikalieinspektionen foreskriver' med stod av 1llc §
forordningen (1998:944) om forbud m.m. i vissa fall i samband med
hantering, inforsel och utférsel av kemiska produkter i fraga om
Kemikalieinspektionens foreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska
produkter och biotekniska organismer att 5 kap. 39 § skall ha
foljande lydelse.

5 kap.

39§* Forbudeti 11 a § forordningen (1998:944) om forbud m.m. i
vissa fall i samband med hantering, inforsel och utforsel av kemiska
produkter skall inte tillimpas avseende foljande anvidndningar av
bly, kvicksilver, kadmium och sexvért krom.
1. Kvicksilver i lagenergilampor upp till 5 mg kvicksilver per
lampa.
2. Kvicksilver i lysror for allmdnna dndamal upp till
- halosfosfat 10 mg
- trifosfat med normal livstid 5 mg
- trifosfat med lang livstid 8 mg.
3. Kvicksilver i lysror for sirskilda andamal.

! Jfr kommissionens beslut av den 24 januari 2008 om #ndring av Europaparlamentets
och radets direktiv 2002/95/EG om begrinsning av anvédndningen av vissa farliga
amnen 1 elektriska och elektroniska produkter i syfte att anpassa bilagan till den
tekniska utvecklingen (EGT L 136, 24.5.2008, s. 9, Celex 32008D0385).

? Senaste lydelse KIFS 2008:2.



KIFS 2008:5

4. Kuvicksilver i andra lampor som inte uttryckligen ndmns i denna
paragraf.

5. Bly i glas till katodstralerér, elektroniska komponenter och
lysror.

6. Bly som legeringselement i stdl med upp till 0,35 viktprocent
bly, legeringselement i aluminium med upp till 0,4 viktprocent
bly och som kopparlegering med upp till 4 viktprocent bly.

7. Blyi
- lodpunkter med hog smaélttemperatur (dvs. blybaserade

legeringar som innehdller mer 4n 85 % bly i vikt réknat),

- lodpunkter for servrar, datalagringssystem, inklusive sddana
som bestdr av sammankopplade diskar, utrustning for
nétinfrastruktur for koppling, signalering, overforing och
néthantering for telekommunikationer,

- keramiska delar till elektronik (exempelvis piezoelektroniska
anordningar).

8. Kadmium och dess foreningar i elektriska kontakter samt
kadmiumbeldggningar (kadmiering) forutom anviandningar som
ar forbjudna enligt bilaga 17 till Europaparlamentets och radets
forordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om
registrering, utvirdering, godkdnnande och begrinsning av
kemikalier (Reach)’.

9. Sexvirt krom som korrosionsskydd for kylsystem av kolstél i
absorptionskylaggregat.

10. Bly i lagerskalar och bussningar av blybrons.

11. Bly i kontaktsystem med bojliga stift (compliant pins).

12.Bly som beldggningsmaterial for c-ringar i vérmeledande
moduler.

13. Bly och kadmium i optiskt glas och filterglas.

14.Bly i 16dpunkter med fler dn tvd delar for kopplingen mellan
stiften och mikroprocessor-stacken, med en blyhalt 6ver 80 %
men under 85 % i vikt rdknat.

15.Bly i lodpunkter for elektrisk koppling mellan halvledarskiva
och substrat i flip-chip-stackar av integrerade kretsar.

16. Bly i rérlampor med silikatbelagda ror.

17. Blyhalogenid som lysdmne i hogintensiva urladdningslampor
(HID-lampor) for reprografi.

18. Bly som aktivator i lyspulvret (1 viktprocent bly eller mindre)
dels i urladdningslampor som anvénds som sollampor och som
innehéller fosforer sdisom BSP (BaSi,Os:Pb),dels i1 speciallampor

*EUT L 396, 30.12.2006, s. 1 (Celex 32006R1907).



som anviands for ljuskopiering, litografi, insektsféllor,
fotokemiska processer och hiardning och som innehéller fosforer
sdsom SMS ((Sr,Ba), MgSi,07 :Pb)).

19.Bly i PbBiSn-Hg och PbInSn-Hg i specifika sammanséttningar
som huvudamalgam och med PbSn-Hg som tillsatsamalgam i
mycket kompakta energisparlampor (ESL).

20. Blyoxid i glas mellan framfor- och bakomliggande substrat av
platta fluorescerande lampor i bildskdrmar med flytande
kristaller (LCD).

21.Bly och kadmium i tryckfiarg for applicering av emalj pé
borosilikatglas.

22.Bly som stordmne i RIG (rare earth iron garnet) Faraday-
fasvridare i fiberoptiska kommunikationssystem

23.Bly i plateringsskikt pa fine-pitch-komponenter utom
kontaktdon med hogst 0,65 mm bendelning med NiFe-benramar
och bly 1 plateringsskikt pa fine-pitch-komponenter utom
kontaktdon med hogst 0,65 mm bendelning med benramar av
koppar.

24.Bly i 16dmetall for 16dning av genompliterade hal i skivformade
och plana keramiska flerlagerkondensatorer.

25.Blyoxid i plasmaskdrmar (PDP) och SED-skdrmar (surface
conduction electronic emitter displays), sarskilt i dielektriska
skikt pa fraimre och bakre glassubstrat, busselektrod, svart band,
adresselektrod, avgrinsarribbor (barrier ribs), fritta i forsegling
(’seal frit” och frit ring””) samt i tryckpastor.

26.Blyoxid i glashoéljet till lampor av typen “Blacklight blue”
(BLB).

27. Blylegeringar som 16dmetall for drivsystem i
hogeffektshogtalare (avsedda att anvéndas i flera timmar vid
ljudnivéer pa 125 dB SPL och hogre).

28 Upphort att gilla

29.Bly bundet i kristallglas enligt definitionen i bilaga 1
(kategorierna 1,2,3 och 4) till rddets direktiv 69/493/EEG*

30. Kadmiumlegeringar som elektrisk/mekanisk  16dmetall i
elektriska ledare som anvénds direkt pa rostspolen i omvandlare
i hogtalare med stor effekt och ljudeffektnivder pa 100 dB (A)
eller mer.

31.Bly i l6dmaterial i kvicksilverfria flata lysror (som exempelvis
anvénds for bildskdrmar med flytande kristaller eller design- och
industribelysning).

* EGT L 326, 29.12.1969, s. 36. Direktivet senast dndrat
genom 2003 érs anslutningsakt.
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32.Blyoxid i glasfritta for montering av glasskivor for argon- och
kryptonlaserrdr.

Dessa foreskrifter trdder i kraft dagen efter den dag da
foreskrifterna enligt uppgift pd dem utkommer fran trycket i
Kemikalieinspektionens forfattningssamling
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